
  

 

PRESS RELEASE                                                     배포일자: 2022.06.03          
 

 

PI첨단소재, PI파우더 성형품 양산설비 투자 

 

▶ 세계 최초로 PI필름, PI바니쉬, PI파우더 전 사업영역 양산 체제 구축 

▶ PI파우더 자체 개발 및 고객 인증 완료로 2021년 시장 진입 후 첫 대규모 증설 

▶ 반도체/디스플레이 및 EV/2차전지용 시장의 고속 성장에 따른 수요 대응을 위해 증설 결정  

▶ 작년 성공적인 시장 진입 후 이번 증설을 통해 시장점유율 확대 계획 

 
 

<2022-06-03> 세계 시장점유율 1위 폴리이미드(Polyimide, PI) 필름 전문 제조기업 PI첨단소재

(178920)는 Pl파우더 성형품 시장 본격 진출을 위한 신규 생산라인을 증설한다고 밝혔다. 

투자기간은 2022년 5월말부터 2022년말까지로, PI첨단소재는 증설 중인 2개의 신규 PI필름 생산

라인을 포함하여 PI필름 생산라인 총 9기, PI바니쉬 생산라인 1기와 함께 PI파우더 및 성형품 생산

라인 1기를 보유하게 됨으로써 PI필름과 바니쉬에 이어 파우더까지 자체 생산 역량을 보유하게 

된다. 현재 업계에서 PI필름, 바니쉬, 파우더 3대 사업영역의 양산설비를 모두 갖춘 경쟁사는 없으

며, 이번 증설이 완료되면 PI첨단소재는 전세계에서 3대 사업영역의 양산체제를 구축한 첫번째 사

업자가 될 전망이다. 

PI파우더 성형품은 고기능성 소재인 PI를 분말 형태로 제조한 후 압축성형 공정을 거쳐 판재, 봉

재 및 각종 부품 형태로 가공하여 완성하는 제품이다. 뛰어난 내열성, 내마찰성, 전기절연성, 내마

모성을 갖추고 있어 항공우주, 반도체, 디스플레이, 자동차 등의 분야에서 각종 소켓, 실링, 롤러, 

베어링 등과 같은 공정용 부품으로 적용되어 왔으며, 특히 최근 고온공정 비중이 증가하고 있는 

반도체, 디스플레이, EV/2차전지 등의 전방산업 내 신규 적용 확대가 활발히 진행 중이다. 

PI첨단소재 관계자는 “PI파우더 성형품 시장은 분말 가공 및 성형 기술력에 기반한 품질적 신뢰가 

중요한 고부가가치시장인 만큼 진입장벽이 높아 특히 항공우주용도에서 해외 경쟁사의 독과점 체

제가 유지되어 왔지만, 최근 반도체 및 디스플레이 생산 시 고온공정 도입 증가와 EV시장의 고속

성장에 따른 2차전지 수요 증가 등에 따라 기존 소재 대비 내열성이 우수한 PI파우더 성형품에 

대한 수요가 공급을 초과하고 있다”면서, “2021년에 자체 연구개발 역량으로 PI파우더 개발을 완

료하고 성형품 판매를 개시한 후 지속적으로 증가하고 있는 수요에 대응하고자 이번 증설 투자를 

결정했고, 추가 증설도 적극적으로 검토할 예정”이라고 밝혔다. 

PI첨단소재는 세계 최대의 폴리이미드 전문기업으로서 브랜드 인지도와 고객 네트워크, 원가경쟁

력을 바탕으로 성공적으로 PI파우더 성형품 시장에 진입하였고, 이번 증설을 계기로 시장점유율 

확대 및 매출처 다각화를 통해 종합첨단소재전문기업으로서 입지를 강화하겠다는 계획이다.  

*자료문의: PI첨단소재 한경완 대리 (02-2181-8635) 


